2018 Yili SAYEM 1. Faz Cagrisi

ARAYUZ DESTEKLERI CAGRISI

Cagr1 Kodu: AYDE-KAP-SAYEM-2018-01

Cagr1 Bashig: Yiiksek Katma Degerli Uriin veya Uriin Grubu Gelistirilmesini Saglayacak Sanayi Yenilik
Ag Mekanizmasi (SAYEM) Birinci Faz Cagrisi

Cagrinin Baglhi Oldugu TEYDEB Grubu: Girisimcilik Destekleme Grubu
On Bilgi ve Cagr Gerekgesi:

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yliksek katma degerli iirlin veya iirlin grubuna doniistiiriilmesi,
ylksek teknolojili iiriin veya iiriin grubunun gelistirilmesi ve ihracattaki yiiksek teknolojili iiriin
payinin artirilarak cari a¢igin azaltilmasi iilkemizin 6nemli bir ihtiyacidir. Bu ihtiya¢ kapsaminda 2
fazdan olusan Sanayi Yenilik A§ Mekanizmasi (SAYEM) tasarlanmistir.

Bu cagrinin konusu olan birinci fazda; 6zel sektér Onciiliiglinde, tiniversite ve kamu is birligiyle
ihtisaslasmis bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu olusturulmasi ve bu konsorsiyum araciligiyla yiiksek
teknolojili lirlin veya iirlin grubu gelistirmeye yonelik Yol Haritasi hazirlanmasi amaglanmaktadir.

Ikinci Fazda ise bu Yol Haritasi cercevesinde olusturulacak projeler icin TEYDEB 'de acilacak olan
biitiin ¢agrilara basvurulabilecegi gibi, basvuru sartlarinin saglanmasi aranmaksizin ayricalikli
olarak “Stratejik Uriin Ar-Ge Projeleri Destekleme” Cagrilarina da bagvuru yapilabilecektir.

Cagr1 Hedefleri:

Bu c¢agr1 (SAYEM birinci faz) kapsaminda sunulacak projeler cercevesinde asagida belirtilen
faaliyetlerin gergeklestirilmesi hedeflenmektedir.

i. Yol Haritas1 kapsaminda gelistirilecek yiliksek teknoloji sinifindaki iiriin veya iiriin

gruplarinin tanimlanmasi ve EK1 de yer alan kodlarla gerekgelendirilerek eslestirilmesi

ii.  Yuksek teknolojili iiriin veya iiriin grubu gelistirilebilmesi icin siirecler, yenilik aginin
yonetim modelinin belirlenmesi, Yol Haritasinin olusturulmasi, risk analizi ¢alismalarinin
yapilmasi

iii. ~ SAYEM ikinci faz kapsaminda sunulacak projelerin iceriginin ve kapsaminin planlanarak Yol
Haritasindaki yerinin belirtilmesi.

iv.  SAYEM birinci fazin sonucunda olusacak konsorsiyumun siirdiirtilebilirliginin saglanmasina
ve ihtiya¢c duyulmasi halinde nasil genisletilecegine iliskin planlanmanin yapilmasi

v.  Fikri ve sinai miilkiyet haklarinin bir protokol cer¢evesinde belirlenmesi

vi.  SAYEM is birligini olusturacak tyelerin belirlenerek konsorsiyum is birligi anlasmasinin
hazirlanmasi

Beklenen Etki:

Olusturulacak SAYEM ile iilkemiz Ar-Ge kaynaklarinin etkin kullanimi saglanarak yiiksek teknolojili
ve yuksek katma degerli {iriin veya {liriin grubunun gelistirilerek cari acigin azaltilmasi.
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Cagri Kapsamu:

Bu cagrida belirtilen hedeflere ulasmak i¢in yenilik aginin olusturulmasi, yenilik aginin is plani ve
gorev paylasiminin belirlenmesi, yliksek teknolojili iirlin veya iiriin gruplarinin gelistirilmesi icin
izlenecek Yol Haritasinin belirlenmesi bu ¢agr1 kapsamini olusturur.

Cagr Biitcesi £ 2.000.000 TL
Proje Biitcesi Ust Stmir1~ : 150.000 TL

Proje Siiresi Ust Sinir1 112 Ay

Desteklenen Giderler*: M Personel
B Seyahat
H Danismanlik ve Hizmet Alimlan
B Alet/Techizat/Yazilim/Yayin Alimlari
B Toplanti Tamitim Organizasyon

B Genel Giderler (% 10 )
*Cagriya dair 6zel kosullar1 okuyunuz

Destek Orani
[ | KOBI : %100
L Biiyiik Olcekli Kurulus  : %100

Destek Odeme SekKli:
@ Harcama Sonrasi Destekleme
@ Teminat Alinarak On Odemeli Destekleme

On Odeme Orani: % 25

Cagr Takvimi:

Cagr1 Acilis Tarihi :31/08/2018

Cagr1 Kapanis Tarihi :31/12/2018

Basvuru Yontemi:

® (On Bagvuru Alinmaz

Proje Oneri Bagvuru Tarihleri :01/11/2018-31/12/2018 Saat: 17:00*
On Kayit Son Bagvuru Tarihi :14/12/2018 Saat: 17:00**
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Eksik Belge Tamamlama Son Tarihi :28/12/2018 Saat: 17:00**

*Proje Onerisinin belirtilen tarih ve saatte kadar Prodis izerinden génderilmis olmasi gerekir.

**[lgili evrakin belirtilen tarih ve saatte kadar TUBITAK a teslim edilmis olmas gerekir.

Basvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluslar:
M Sermaye Sirketleri
M Yiiksekogretim Kurumlari

B Kamu Arastirma Merkez ve Enstitliler

Cagriya Basvuru Kosullari:

SAYEM konsorsiyumu adina basvuru yapan alaninda éncii kurulusun asagidaki 6zelliklerden birine
sahip olmasi gerekir:

i.  Sanayi ve Teknoloji Bakanlig1 Ar-Ge Merkezi olmak
ii.  Son 3 yilda, hedeflenen tiriinle ilgili, sektorii etkileyecek biiyiikliikte yurt i¢i veya yurt disi
satisa ulasmis olmak, sektorde {iriin gelistirmek ve yaygin satis agina sahip olmak
iii. =~ Hedeflenen iiriine temel olacak teknolojiye ait 6nemli fikri miilkiyet haklarina sahip olmak
iv.  TUBITAK Miikemmeliyet Merkezi Destek Programi (1004 Programi) basvurusu yapmis
olmak

SAYEM konsorsiyumunda yer alan iiyelerin ise, pazar payin etkileyecek biiyiikliikte firma(lar), Ilgili
yan sanayi temsil giicii olan KOBI'ler, yenilik¢i startup/teknogirisimler, potansiyel miisteri
temsilcileri ile tniversiteler olmasi beklenmektedir. Ayrica, Teknoloji Gelistirme Bolgesi Yonetici
sirketi ve/veya TTO’lar da SAYEM liyesi olarak konsorsiyumda yer alabilir.

Is birligi Yapisi: Ortakli basvuru yapilmalidir

Kismi Destek Uygulamasi:
u Uygulanmaz
Proje Degerlendirme Sistematigi

B Panel
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Proje Degerlendirme Olgiitleri

AYDE cagrilar icin ana/alt boyutlar

M Projenin Teknolojik ve/veya Teknik Yeterliligi

Hazirlanacak olan Yol Haritasinin ytiksek teknolojili iiriin veya iiriin grubuna uygunlugu
Teknoloji Hazirlik Seviyesinin degerlendirilmesi

B Projenin Yapilabilirligi

Konsorsiyum iiyelerinin nitelikleri ve konsorsiyuma katkilari
Yol Haritasini hazirlamak i¢in kullanilacak is planinin, gérev paylasiminin ve kurulusun altyapisinin
uygunlugu

u Projenin Etkisi

Planlanan iiriin veya liriin grubunun ticarilesme potansiyeli
Planlanan iiriin veya {iriin grubunun ulusal hedeflere ulasabilmek i¢in saglayacagi katki ve yaygin

etkisi

izleme Siireci: B izleyici

Cagr1 Kapsamindaki Projelerin izleme Dénemleri: 6 Ay

Rapor Gonderim Tarihleri:

B Dénem bitis tarihini takip eden 2. Ayin sonu

Cagriya Dair Ozel Kosullar:

1.

On gorillen destek baslangi¢ tarihi, 1 Mart 2019’dur. Bu tarih, TUBITAK tarafindan
glincellenebilir.

Teknoloji Hazirlik Seviyesi 5 (THS 5) ve lizeri seviyedeki teknolojiler kullanilarak (tercihen
THS 6) iirlin veya iirtin gruplarinin gelistirilmesi i¢in Yol Haritas1 olusturulmasi bu ¢agri
kapsamindadir (EK2). Sadece THS 8 ve THS 9 seviyesindeki ¢alismalar1 kapsayan Yol
Haritalar1 ¢agr1 kapsami disindadir.

Universitelere ve Kamu Aragtirma Merkezlerine Kurum Hissesi 6denmeyecek olup sadece
Yiirtitici Kurulusa %10 Genel Gider Destegi verilecektir.

SAYEM olusumunda yer alan ortaklarin kendilerine ait biitgeleri olmayacak, uygun bulunan
giderleri  Yiritici  Kurulus tarafindan  karsilanarak  TUBITAK tarafindan
desteklenebilecektir.

Cagrida “Yenilik Destek Programi Uygulama Esaslar1 Yonergesi Arayiiz Desteklerine (AYDE)”
ait esaslar dikkate alinacaktir.
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Gerekli Belgeler:

On Kay1t icin:

1. Proje On Kayit Formu (Her sayfasi parafli ve kaseli)

2. Taahhiitname (Uygulama Esaslar1 Yonergesinde Kurulus Yetkilisi tanimina uyan kisi/kisilerce

imzalanmis)

Kurulusa ait en son tarihli Noter Onayl imza Sirkiileri (1slak imzali ve kurulus kaseli kopyasi)

4. Kurulusun tesciline iliskin Tiirkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sozlesmede yapilan sonraki
degisiklikler dahil ve 1slak imzali ve kurulus kaseli kopyasi)

5. Kurulusa ait onayli Vergi Levhasi (1slak imzali ve kurulus kaseli kopyasi)

6. Kurulus KOBI ise bu Niteligi Hakkinda Bilgi Beyannamesi (Islak imzal ve kurulus kaseli)

w

Rehberlik Hizmeti: n Yok
Proje Sonuglar: Uygulama Plani L Istenmez
Ekler:

Ek 1: Yiksek teknolojili iiriinler NACE kodlari
Ek 2: Teknoloji Hazirlik Seviyesi Bilgilendirme



NACE 2
Kodu

21.1

Tanim

Temel eczacilik
uridnlerinin ve

eczaciliga iligkin
malzemelerin
imalati

Temel eczacilik
uriinleri imalati

Kapsam ve Ornek Uriinler

Bu bdlim, temel eczacilik trtnlerinin ve eczaciliga
iliskin malzemelerin imalatini kapsamaktadir.

Bu sinif asagidakileri kapsamaktadir:

* flaglarin imalatinda farmakolojik ézelliklerinden
yararlanmak Uzere tibbi olarak etken maddelerin imalati:
antibiyotikler, temel vitaminler, salisilik ve O-asetil
salisilik asitler ve benzeri Urlnler

* Kanin iglenmesi.

21.10

Temel eczacilik
urdnleri imalati

Ornek Ar-Ge Galigmalari: Yenileyici hiicre tedavisi,
yeni biyoteknolojik ilaglar, kan ve kan drinleri, gen
tedavisi, terapétik/diyagnostik formulasyonlar; kontrolll
ilag salinimina iliskin nanoteknolojik yontemler/trinler;
ilac hedeflendirmeye ydnelik biyoteknolojik ve
nanoteknolojik; biyomalzemeler, doki miuhendisligi
artnleri, doku rejenerasyonunu hedefleyen Grunler

21.2

Eczacihiga iligkin
ilaglarin imalati

Bu sinif asagidakileri kapsamaktadir:

* llaglarin imalati:antiserum (panzehir) ve diger kan
fraksiyonlari, asilar, gesitli ilaglar (benzeri ile tedavi
olunan hastaliga ait olan preparatlar dahil)

* Tibbi teshise yonelik malzemelerin imalati (gebelik
testleri de dahil)

* Canlilar igin radyoaktif teghise yonelik mistahzarlarin
imalati

* Biyoteknolojik eczacilikla ilgili Grinlerin imalati

21.20

Eczacihga iligkin
ilaclarin imalati

Ornek Ar-Ge Galismalan: Yenileyici hiicre tedavisi,
yeni biyoteknolojik ilaglar, kan ve kan urunleri, gen
tedavisi, kanser asisi, terapotik/diyagnostik
formulasyonlar, biyobenzer ilaglar, viral hastaliklara
kargi asilar, bakteriyel patonjenlere kargi asilar,
parazitlere karsi asilar, adjuvanlar, hicre bazli asilar,
biyokimyasal tani kitleri ve/veya referans materyalleri;
mikrobiyoloji, immunoloji ve seroloji tani kitleri
velveyareferans materyaller, histopatoloji, sitoloji ve flow
sitometri kitleri: belirli hedeflere yénelik
enzim/antikor/peptit/nikleik asit tretimi ve isaretlenen
malzemelerin kullanildig kitler, dogum oncesi ve
sonrasi tarama ve tani kit/cihaz/yazihmlari; kontrolli ilag
salinimina iliskin nanoteknolojik yontemler/trinler; ilag
hedeflendirmeye ydnelik biyoteknolojik ve
nanoteknolojik; biyomalzemeler, doki muhendisligi
drtinleri, doku rejenerasyonunu hedefleyen Urlnler
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Kodu

26.1

Tanim

Bilgisayarlarin,

elektronik ve optik
uridnlerin imalati

Elektronik
bilesenlerin ve
devre kartlarinin
imalati

Kapsam ve Ornek Uriinler

Bu bolum, bilgisayarlarin, bilgisayar ¢evre birimlerinin,
iletisim techizatinin ve benzer elektronik rlnler ile bu
tdr Grdnlerin parcalarinin imalatini kapsamaktadir. Bu
bdlimdeki Gretim slreci; entegre devrelerin tasarimi,
kullanimi ve ileri derecede 6zel kiigiltme teknolojileriyle
tanimlanmaktadir.

Bu sinif, elektronik uygulamalar icin yari iletkenlerin ve
diger bilesenlerin imalatini kapsamaktadir.

- Elektronik kondansatorlerin imalati,

- Elektronik direnclerin imalati,

- Mikro islemcilerin imalati,

- Elektron tlpleri imalati,

- Elektronik konnektorlerin imalati,

- Ciplak baskil devre kartlari imalati,

- Entegre devre imalati (analog, dijital veya hibrit),

- Diyotlar, transistorler ve ilgili devre cihazlarinin imalati,
- Elektronik bilesen tipli indUktorlerin imalati (6rn.
Jikleler, bobinler, transformatdrler),

- Elektronik kristallerin ve kristal takimlarin imalati,

- Elektronik uygulamalar icin solenoidlerin, anahtarlarin
ve glg doénusturtcilerin imalati,

- Yari iletken, tamamlanmis veya yari tamamlanmis
kiplerin veya yonga plakalarin imalati,

- Elektronik gdsterge bilesenlerinin imalati (plazma,
polimer, Icd),

- Isik yayan diyotlarin (led) imalati

26.11

Elektronik
bilesenlerin ve devre
kartlarinin imalati

Ornek Ar-Ge Calismalari: MEMS Ataletsel Olgim
Birimi (AOB), ivmedlger, dénlidlger ve paketleme
teknolojileri; Mikrodalga, milimetre ve terahertz dalga
bantlarinda RF uygulamalari icin MEMS tabanl
sistemler, alt bilesenleri ve devreleri; MEMS/NEMS
tabanl biyolojik ve kimyasal sensér ve/veya eyleyici
sistemler; Mikrobolometre tipi sogutmasiz kizilotesi
dedektor dizinleri; Tasinabilir ve giyilebilir uygulamalar
ile sensorler icin mikro yakit pilleri ve/veya titresim, RF,
IsIk, sicaklik farki gibi cevresel enerji kaynaklarindan
enerji Uretebilen MEMS cihazlar; Akilli Biyometrik
Okuyucular ve Kartlar; Grafen tabanli aygit tasarimi;
Grafen benzeri diger iki boyutlu malzemeler; insansiz
Hava Araclarina monte edilebilecek minyatir yuksek
¢6zunurliklu optik kameralar; Minyatir MEMS Anten
Dizileri; RF MEMS Bilesenleri;Yariiletken Malzemelere
Dayali Optoelektronik Aygit ve Sistemler;YUksek
Frekansl Uygulamalar igin SiGe, GaN
Teknolojileri;Bukulebilir/esneyebilir 6zelliklere sahip
OLED ekran teknolojileri; AMOLED ekranlar;ileri
Teknoloji Ekranlar;LED teknolojilerine yonelik
malzemeler;LED, LED cip ve paketleme
teknolojileri;Elektronik kontrol Uniteleri, gdmulu sistemler




NACE 2

Kodu Tanim Kapsam ve Ornek Uriinler

Bu sinif asagidakileri kapsamaktadir:

- yukli baskil devre kartlari imalati,

- baskili devre kartlarinin Uzerine parcgalarin yuklenmesi.
- ara yUz kartlari imalati (6rn. ses, goruntu (video),
denetleyiciler, ag (network), modem karti)

Elektronik Ornek Ar-Ge Calismasi:
bilesenlerin imalati | Entegre Devreler: Farkl sektorlere yonelik entegre
devrelerde kullaniimaya elverigli; ylksek nitelikli ve
O0zgun yapitas! niteliginde devre bloklari; Fikri mulkiyet
haklarina konu olabilecek tasarim (IP ¢ekirdekler veya
yeni bir hafiza modull; Yeni igslemci (CPU); bir gavenlik
algoritmasinin IC uygulamasi

26.12
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Kodu Tanim Kapsam ve Ornek Uriinler
Bu sinif agagidakileri kapsamaktadir:
e Masaustu bilgisayarlari imalati,
o DizUstu bilgisayarlari imalati,
e Ana bilgisayarlarin imalati,
o Cep veya avug ici bilgisayarlari imalati (6rn.
Pda),
o Manyetik disk surlcliler, harici surtctler ve diger
bellek depolama cihazlari imalati,
e Optik disk suruculerin (6rn. Cd-rw, cd-rom, dvd-
rom, dvd-rw) imalati,
e Yazici imalati,
e Monitor imalati,
Bilgisayar ve e Klavye imalati,
26.20 bilgisayar ¢evre e Her cesitte fare (mouse), joystik ve iztopu
birimleri imalati aksesuarlari imalati,
o Tesis edilmis bilgisayar terminalleri (depolari)
imalati,
e Bilgisayar sunuculari imalati,
e Barkotlu tarayicilar dahil tarayici imalati,
e Akilli kart okuyuculari imalati,
e Sanal gerceklik saglayan kasklar imalati,
e Bilgisayar projektorleri imalati (video
projektorleri)
Ornek Ar-Ge Caligmalari: Ug boyutlu yazicilar, hizl
prototipleme cihazlari; kuvvetlendirilmis gerceklikle
calisan imalat egitim araglari ve benzeri
iletisim But3||n|f: elektronik olarik L(Iablola: ii'zgringen veya rgtc)j.yo
. ve televizyon yayini ve kablosuz iletisim donanimi gibi
26.3 ek'pir:‘n:r;z:'mm hava aragllglsilleysinyal tasimada kullismllan telefon%e

veri iletisim donanimlarinin imalatini icermektedir.




NACE 2
Kodu

Tanim

Kapsam ve Ornek Uriinler

26.30

lletisim
ekipmanlarinin
imalat

Bu sinif asagidakileri kapsamaktadir:

- merkezi iletisim santral donanimlari imalati,

- kablosuz telefon imalati,

- 6zel sayisal veya analog telefon santrallerinin imalati,
- telesekreter imalati da dahil telefon ve faks
techizatlarinin imalati,

- ag gecitleri, kopruleri ve yonlendiricileri gibi veri iletim
donanimlarinin imalati,

- yayin alici ve verici anten imalati,

- kablolu televizyon donanimlarinin imalati,

- ¢cagri cihazlari imalati,

- cep telefonlari imalati,

- mobil iletisim donanimlari imalati,

- radyo ve televizyon stidyolari ve yayin techizatlari
imalati (ticari televizyon kameralari dahil),

- harici modemler, tasiyici ekipmanlarin imalati,

- kontrol istasyonlarina sinyal gonderen hirsiz ve yangin
alarm sistemleri imalati,

- radyo ve televizyon vericilerinin imalati,

- kizil 6tesi (enfraruj) sinyal kullanan iletisim cihazlarinin
imalati (6rn. Uzaktan kumanda cihazlarr).
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Kodu

Tanim

Kapsam ve Ornek Uriinler

26.30

iletisim
ekipmanlarinin
imalati

Ornek Ar-Ge Caligmalari: Gelecek nesil iletisim
teknolojilerinde (5G ve sonrasi) ¢oklu girdili coklu ¢iktili
(MIMO) iletisim teknikleri; Akilli, uyarlanabilir ve tekrar
yapilandirilabilen anten sistemleri; Toplam ag
kapasitesinin ve verimliliginin arttirlmasina yonelik
isbirlikli iletim teknikleri; Spektrumun verimli
kullaniimasina yonelik teknikler; Radyo Erigim Agi
Teknolojileri; Akill Mobil Cihaz ve Bilesenleri; Akill
Sebeke Sistemleri; Cekirdek (Core) Ag ve Backhaul
Sistemleri; Dinamik Spektrum Ydénetim Tabanli Mobil
iletisim Teknolojileri; Mobil Hiicresel Haberlesme
Sistemleri; icerik Bilingli Ag Teknolojilerine (CAN-
Content Aware Networking); iletisim Teknolojilerinde
Enerji Hasad; Karasal tabanli konumlama; Mobil iletisim
icin Heterojen Ag Teknoloijileri; Self Organizing Network
(SON): Baz istasyonlari arasi gecis (handover); Kendi
kendini optimize edebilen sistemler; Oto konfiglirasyon
ve ag yonetim/planlama araclari; Ag yonetimi destek
sistemi (Operation support system (OSS); Uydu
Haberlesme Yer Sistemleri; V2X Haberlesme Sistemleri;
M2X Haberlesme Sistemleri

Ornek Ar-Ge Calismalari: Nesnelerin interneti
Uygulamalari: Sanayide dijital donistiime yoénelik
imalatin dijitallesmesi uygulamalari, sanal fabrikalar,
karanlik fabrikalar, Disiplinlerarasi Uygulamalar: Akilli
otomasyon (bina/ev/fabrika) ve akilli yapilara; Akilli
sebekelere; Tarim, hayvancilik ve denizcilik sektorlerine
; Saglikta takip (teletip) icin donanim, yazihm ve iletigsim
protokollerine yonelik olarak (veri buyuklugu, gecikme
toleransi, guc verimliligi, hareketlilik, gtvenilirlik ve
guvenlik) saglayan yenilikgi ve 6zgun
teknik/ydntem/algoritma/trin/sistemlerin, yazilim ve
donanim bilesenleri

26.4

Tuketici elektronigi
uriinlerinin imalati

Bu sinif, ev edlence sistemleri, motorlu tasitlar,
havaalani, aligveris merkezi v.b. yerlerdeki hoparlor
sistemleri ve muzik aletleri ses ylkselticileri igin
elektronik muzik ve gorunti donanimlarinin imalatini
icermektedir. Bu sinif agagidakileri kapsamaktadir.
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Tanim Kapsam ve Ornek Uriinler
Kodu
Bu sinif asagidakileri kapsamaktadir:
- video kaset kayit cihazlari ve ¢ogaltma donanimlari
imalati,
- televizyon imalati,
- televizyon ekranlari ve goruntt panelleri imalati,
- ses kaydetme ve ¢ogaltma sistemleri imalati,
- stereo techizatlari imalati,
- radyo imalati,
e ... | - hoparlor sistemleri imalati,
26.40 'I:u_l_<et|C|. ellelldronlgl - ev tipi video kamera imalati,
UrGnlerinin imalati | parayla calisan otomatik plakcalar imalati,
- muzik enstrUmanlari ve havaalani, aligveris merkezi
v.b. yerlerdeki hoparlér sistemleri icin ses yukselticisi
imalati,
- mikrofon imalati,
- CD ve DVD calar imalati,
- karaoke makineleri imalati,
- kulakliklar (6rn. radyo, stereo, bilgisayar) imalati,
- video oyun konsollari imalati.
Bu sinif, arastirma, tespit, seyrisefer, kilavuzluk,
havacilik ve denizcilik ile ilgili sistem ve aletlerin
imalatini icermektedir. Bunlar, 1sitma, iklimlendirme,
sogutma gibi uygulamalar ve cihazlar igin otomatik
kontrol ediciler ile dizenleyiciler; 1s1 derecesi, nem,
basing, vakum, yanma, debi, seviye, kivam, yogunluk,
" asitlik, yogunlasma ve deviri 6lgcmek, géstermek, isaret
Olgme, test ve | etmek, kaydetmek, iletmek ve kontrol etmek icin
26.5 seyrusefer amacgh |kullanilan aletler ve cihazlar; sayaclar(érn., kayit etme)

alet ve cihazlar ile
saat imalati

ve hesaplama cihazlari; elektrigin ve elektrik
sinyallerinin 6zelliklerini 6lgmek ve test etmek igin
kullanilan aletler; kati, sivi, gaz, ya da bilesik
materyallerin numunelerinin kimyasal ya da fiziksel
bilesimi ya da konsantrasyonlarinin laboratuar
analizinde kullanilan aletler ve sistemler; diger dlcme ve
test aletleri ile bunlarin pargalarindan olusmaktadir.
Elektrikli olmayan élgme, test ve seyrlisefer cihazlari da
(basit mekanik aletler hari¢) burada kapsanmaktadir.
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26.51

Olgme, test ve
seyrusefer amacli
alet ve cihazlar ile

saat imalati

Bu sinif asagidakileri kapsamaktadir:

- hava tasiti motoru ile ilgili aletlerin imalati,

- otomotiv emisyonu test cihazlarinin imalati,

- meteoroloji aletlerinin imalati,

- fiziksel 6zellikleri test etme ve inceleme cihazlarinin
imalati,

- yalan makinesi imalati,

- radyasyon belirleme ve izleme cihazlarinin imalati,

- arazi 6lgme (kadastro calismalari ile ilgili aletler)
aletlerinin imalati,

- cam siIvi termometreleri ve ¢ift metal tipli olanlarinin
imalati (tibbi olanlar harig)

- nem ayarlayici cihazlarin imalati,

- hidronik limit kontrol aletlerinin imalati,

- alev ve ates kontrol cihazlarinin imalati,

- spektrometrelerin imalati,

- hava basinci ile ¢alisan gdstergelerin imalati,

- tiketim sayaclarinin imalati (6rn. su, gaz, elektrik),

- debi metreler (akis metreler) ve sayma aletleri imalati,
- sayma makinelerinin imalati,

- mayin dedektdrlerinin, sinyal Ureticilerin; metal
detektorlerinin imalati,

- denize atilan ve yapi itibariyle suda yuzen
samandiralara benzeyen deniz altindan aldiklari sesleri
antenleri araciligiyla radyo sinyalleri olarak suyun
uzerindeki araglara ileten cihazlar (sonik samandiralar)
da dahil arastirma, belirleme, seyrisefer, havacilik ve
denizcilikle ilgili aletlerin imalati,

- radar cihazlarinin imalati, radar imalati,

- Global Konumlandirma Sistemleri (GPS) cihazlarinin
imalati,

- arag geregler icin ¢cevresel ve otomatik kontrol
aletlerinin imalati,

- 6lgiim ve kayit cihazlarinin imalati (6rn., ugus kayit
cihazi),

- hareket dedektorlerinin imalati,

- laboratuar analiz cihazlarinin imalati (6rn., kan analiz
cihazi),

- 6lgme, test vb. icin laboratuar tipi tartilarin, terazilerin,
mikroorganizma gelistirmede kullanilan aygitlarin ve
diger cesitli laboratuar cihazlarinin imalati.
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26.52

Kol saatlerinin, masa
ve duvar saatlerinin
ve benzerlerinin
imalati

Bu sinif kol saatleri, masa saatleri ve duvar saatleri ile
zaman mekanizmalari ile bunlarin pargalarinin imalatini
kapsamaktadir.

Bu sinif asagidakileri kapsamaktadir;

- gostergeli panel saatleri de dahil her cesit kol saati,
masa saati ve duvar saatlerinin imalati,

- deg@erli metal kasalar da dahil olmak Uzere kol saati ve
masa saati kasalari imalati,

- zaman kaydetme donanimlarinin ve zaman araliklarini
Olcmek, kaydetmek ve bagka sekillerde gostermek igin
kullanilan saat makineli veya senkron motorlu
donanimlarin imalati, 6rnegin;

» parkmetreler,

* iscilerin gelis ve gidiglerini kaydeden saatler,

» zaman/tarih damgalari,

* sure¢ kronometreleri,

- saat makineli veya senkron motorlu zaman devre
anahtarlarinin ve diger ayiricilarin imalati;

- zaman Kilitleri,

- masa, duvar ve kol saatleri igin pargalarin imalati;

* her ¢esit masa, duvar ve kol saatleri igin makineler,

» zemberekler, kiymetli taglar, saat kadranlari, akrep ve
yelkovanlar, taban levhalari, kordon képrusu ve diger
parcalar,

* her tur materyalden masa ve kol saatleri icin kasalar
ve muhafazalar.

26.6

Isinlama, elektro
medikal ve elektro
terapi ile ilgili
cihazlarin imalati

Bu sinif asagidakileri kapsamaktadir:

- 1Isinlama cihazlarinin ve tuplerinin imalati (6rn.,
endustriyel, tibbi tani, tibbi tedavi, arastirma, bilimsel);
* beta, gama, X-1gin1 veya diger 1sinlama cihazlari,

- Bilgisayarli tomografi (CT) tarayicilari imalati,

- PET tarayicilari imalati,

- manyetik rezonans goruntileme (MRI) cihazlarinin
imalati,

- tibbi ultrason cihazlarinin imalati,

- elektrokardiyografi cihazlarinin imalati,

- elektro tibbi endoskopik cihazlarin imalati,

- tibbi lazer cihazlarinin imalati,

- kalp atisini ayarlayan cihazlarin imalati,

- isitme cihazlarinin imalati.
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26.60

Isinlama, elektro
medikal ve elektro
terapi ile ilgili
cihazlarin imalati

Ornek Ar-Ge Calismalan: Yenilikci Gériintiileme ve
Fuzyon Teknolojileri; Portatif, Mobil Akilli Gérluntileme
ve Analiz Teknolojileri; Kapsil Gortintiileme Sistemleri
ve alt bilesenleri; Yiksek Verimli Medikal Gérintl Analiz
Teknolojileri; Grafik islemcilere dayali gorinti
olusturma, isleme ve etkilesimli arayiiz yontemleri;
Endoskopik goruntileme ve analiz teknolojileri; Kateter
Goriuntileme ve Analiz Teknolojileri; Kanser Teshis,
Planlama ve Tedavi Teknolojileri; Biyolojik (DNA-RNA,
enzim, antikor, reseptoér, biyomimetik vb.); kimyasal (sivi
ve gaz sensorleri, pH, 02, CO2, vb.); fiziksel (sicaklik,
basing, akis, elektriksel, viskosite vb.); nanoteknolojik
sensor teknolojileri; Kigiye Ozel Cerrahi Planlama Ve
Simulasyon Algoritmalari, Sistemleri; Cerrahi / Anatomi /
Biyofizik / Fizyoloji Simulatorleri; Medikal tedavi ve
cerrahi islemlerde kullanilacak Paralel/Cok Eksenli
Robotik Sistemler; Doku Kesme, Dikme, Ekleme,
Kapatma, Ornekleme, Daglama, Yakma, Dondurma,
Dugum Atma Teknolojileri; Tek kullanimlik cerrahi sarf
malzemeleri ve uygulama aletleri; Tim vicut, hicre,
doku, organ, sistem goérintileme ve analizine yonelik
yuksek basarimli yontemleri; Fonksiyon kaybina yonelik,
noro-muskuler rehabilitasyonda kullanilacak cihaz, akill
protez/ortez sistemleri; Kisiye 6zel implantlar, cerrahi
aparatlar/elemanlar ve bunlara yoénelik ileri Gretim
sistemleri; Akilli Diyaliz Sistemleri; Cok Fonksiyonlu El
kumandasi ve Algilayicilar; Solunum Destek
Teknolojileri; Hasta Termoregilasyon Sistemleri; Beyin
ve norolojik hastaliklara yonelik goruntu analiz
teknolojileri; Derin Viicut igi Uyaricilar

26.7

Optik aletlerin ve
fotografcilikla ilgili
ekipmanlarin
imalati

Bu sinif, durblnler, mikroskoplar (elektron ve proton
harig), teleskoplar, prizmalar ve lensler/mercekler (g6z
tedavisi ile ilgili olanlar harig) gibi optik aletlerin ve
lenslerin imalatini; lenslerin/merceklerin (g6z tedavisi ile
ilgili olanlar hari¢) kaplanmasini ve parlatilmasini;
lenslerin/merceklerin (g6z tedavisi ile ilgili olanlar harig)
montajini ve fotograf makineleri ve fotometreler (isik
6lcim cihazi) gibi fotografik aletlerin imalatini
kapsamaktadir.
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Kodu Tanim Kapsam ve Ornek Uriinler
Bu sinif asagidakileri kapsamaktadir:
- optik aynalarin imalati,
- tufeklerin optik gorius ekipmanlarin (optik tifek
darbdnleri dahil) imalati,
- optik konumlandirma techizatinin imalati,
- optik buyutme aletleri imalati,
- optik mekanistlerin hassas aletlerinin imalati

- : - optik karsilasticilarin imalati,
26,70 fgt%g;aiglt:ﬁ{;””‘éﬁi - fotograf makinelerinin (filmli veya dijital) imalati,
' . . - sinema filmi ve slayt projektdrlerinin imalati (bilgisayar
ekipmanlarin imalati projektorleri harig),

- tepeg6z projektorlerin imalati,
- optik 6lgcme ve kontrol etme cihazlarinin ve aletlerinin
(6rn. yangin kontrol techizati, fotografik fotometre (1sik
Olgum cihazi), telemetreler) imalat
- lens/merceklerin, optik mikroskoplarin, dirbtinlerin ve
teleskoplarin imalati
- lazer tertibatlarinin ve pargalarinin imalati

26.8 kManyetlk VE G Bu sinif, manyetik ve optik kayit gereglerinin imalatini

; aset, bant, CD vb. K
. apsamaktadir.
ortamlarin imalati
Bu sinif asagidakileri kapsamaktadir;
Manyetik ve optik |- bog manyetik ses ve gériintii bantlarinin imalati,
26.80 | kaset, bant, CD, vb. |- bos manyetik ses ve gorlntii kasetlerinin imalati,

ortamlarin imalati

Diger ulasim

aracglarinin imalati

- bos disketlerin imalati,
- bos optik disklerin (CD, DVD vb.) imalati,
- taginabilir belleklerin (flash disk, i-pot vb.) imalati.
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30.3

Hava tasitlan ve
uzay araclari ile
bunlarla ilgili
makinelerin imalati

Bu sinif asagidakileri kapsamaktadir;

- ylik ve yolcu tasimacihgi igin, hava kuvvetleri
tarafindan ya da spor ve diger amaglar igin kullaniimak
Uzere ucgaklarin imalati,

- helikopter imalati,

- plandrlerin, delta kanath planérlerin imalati,

- zeplinlerin ve sicak hava balonlarinin imalati,

- bu sinifta yer alan hava tasitlari parcalari ve
aksesuarlarinin imalati:

* ucak gdvdesi, kanatlari, kapilari, kumanda yuzeyleri,
inis takimlari, yakit tanklari, motor yerleri vb. gibi ana
montaj parcalari,

* pervaneler, helikopter rotorlari ve pervane kanatlari,
* hava tasitlarinda bulunan c¢esitli tipteki motorlar ve
makineler,

* hava tasitlari icin turbo jetlerin ve pervaneli tlirbin
motorlarinin pargalari

- yerde ugus egitimi yapmaya 6zgu cihazlar ve
tertibatlarin imalati,

- uzay araci ve firlatma araclari, uydular, uzay roketleri,
yoringe istasyonlari, uzay mekiklerinin imalati,

- kitalararasi balistik fuzelerin (ICBM) imalati.

30.30

Hava ve uzay
araclari ve ilgili
makinelerin imalati
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Teknoloji Hazirlik Seviyeleri (THS) ve Aciklamalari

TUBITAK

Temel Agiklama Detay

En dUstk teknoloji hazirlik seviyesidir. Daha ¢ok teknolojinin temel 6zelliklerinin kagit Gzerinde gdsterimini icerir. Bu

THS 1 Temel ilkeler goézlendi ve raporland. . e L. : :
seviyede temel arastirma prensipleri, bir gézlem veya bir rapor ile ortaya konur.

Teori ve bilimsel prensipler, belirli bir uygulama alanindaki konseptin tanimlanmasina odaklanir. Uygulamalarin
karakteristik 6zellikleri tanimlanir. Uygulamalarin analizi veya similasyonu icin analitik araclar gelistirilir. Herhangi
deneysel bir kanit veya detayli bir analiz bu asamada yoktur. Yeni konsept, fiziksel ve matematiksel prensiplere
dayanmaktadir.

THS 2 Teknoloji konsepti veya uygulamasi formule edildi.

Konsept gésteriminin onaylandigi asamadir. Teknoloji olgunlagma strecinin bu adiminda aktit Ar-Ge, analitik ve
laboratuvar calismalari ile baslamistir. Bu seviyede THS 2’'de ortaya atilan fikirler, deneysel ve analitik olarak
kanitlanmalidir.

THS 3 /f\nal!hk ve tecrUbeye dayali olarak, kritik islev ve/veya
6zellik kanitland..

Prototipin tUm aksamlari ile entegre edildigi ve test ile dogrulanmasinin yapildigi asamadir. Teknoloji alt bilesenleri veya
temel teknolojilerinin ttmU prototip Uzerine entegre edilmistir. Test asamasinda, tUm temel teknoloijileri ve alt bilegsenleri
entegre edilmis olan prototip, tam &lcekli problem ve veri setleri ile test edilir. Laboratuvar ortaminda prototip elde
edilmisgtir.

Laboratuvar ortaminda tezgéh UstU, bilesen ve alt
THS 4 bilesen dogrulamasi yapildi. Laboratuvar ortaminda
prototip elde edildi.

Laboratuvar prototipinin veya temsili modelin uygun cevresel ortamda (gercek ortami temsil eden ortamda) ilk
denenmesinin ve dogrulamasinin yapildigi asamadir. THS 4 ve TH5 in arasindaki temel fark gelistirilmekte olan sistemin
dogrulugunun (fidelity) bir kademe daha artmig olmasidir. Prototip uygulamalari, hedet cevre ve ara yizleri karsilamalidir.

Laboratuvar prototipinin (tezgah Usti tasarim veya
THS 5 : - - 3
bilesen) uygun cevresel ortamda dogrulamasi yapild:.

Tam odlcekte karsilasilabilecek olasi tOm gercek problemlerin, uygun cevresel ortam sartlarinda temsili model veya
THS 6 Sistem/alt sistem modeli ya da prototipi, uygun cevresel prototipe uygulandi§i asamadir. Bu asamada prototip veya temsili model érnegin u¢cmak veya uzaya génderilmek
ortamda gé&sterildi. zorunda degildir. Bu ortamlari simUle eden, uygun cevresel ortamda testler yapilmalidir.
Seri Uretim prototipi bu asamanin sonunda ortaya cikarilabilir.

Operasyon ortaminda (gercek ortamda) sistem prototipi gdsterimi asamasidir. Sistem veya prototip, gercek dlcekte veya
gercek dlcege yakin boyutta, tim fonksiyonlarin deneme gdsterimi ve testler icin uygundur. Operasyonel ortamda
dogrulama yapilmigtir (6rn. Ucus testleri yapilmasi veya ilaclar icin Faz 2 calismasinin yapilmasi ve Faz 3 klinik
arastirmasi icin FDA'den onay alinmis olmasi veya gelistirilen bir otomatik hastane yataginin hastanede belli bir stre
denenmesi vb). Seri Uretim prototipinde iyilestirmeler yapilir. Prototip, tamamlayici ve ana sistemlerle iyi sekilde entegre
olmustur. Tasarim onaylari ve testleri yapilmigtir.

THS 7 Prototip operasyonel ortamda (gercek ortam) goésterildi.

Sistem gelistirmenin son agsamasidir. Cogu kullanici dokUmanlari, editim dokimanlari ve bakim dokUmanlari
tamamlanmigtir. Nihai Gretim cizimleri tamamlanmigtir. Tum fonksiyonel testler operasyon ortaminda farkli senaryolar ile
test edilmistir (uluslararasi sertifikasyonlar 6rn: Amerikan Federal Havacilik Dairesi sertitikasyonu). Kalite belgeleri
tamamlanmistir.

Sistem tamamlandi ve performans degerlendirmesi test
THS 8  ve goésterimle yapildi (Uretim hattina iliskin hazirliklar
tamamlandi).

Sistem émir devri planlamalari tamamlanmigtir(Gretim/yatinm, isletme ve idame maliyet kalemleri, vb.). Optimum
maliyet kalemleri planlanmistir. UrGn/sistem ticarilesmistir; pazara sunulmustur.

THS 9 Sistem ticarilesti .

* NASA THSTanimlari; Avrupa Teknoloji ve Yenilik Enstitisi Teknoloji Hazirlik Seviyesi Rehberi (European Institute of Technology and Innovation-EIT A Guide to Technology readiness Levels), Horizon2020 Teknoloji Hazirlik
Seviyesi Tanimlari , Savunma Sanayi MUstesarligi: Savunma Sanayii icin Teknoloji Hazirlik Seiyesi Klavuzu); TUBITAK BTYPDB Tarafindan uyarlanmustir.



